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中芯国际集成电路制造有限公司 

关于签订合作框架协议的公告 
 

本公告乃根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券及期货条例》

（香港法例第 571 章）第 XIVA 部之内幕消息条文及香港联合交易所证券上市规

则第 13.09(2)(a)条而作出。 

合作框架协议 

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”）与北京经济技术开发

区管理委员会（以下简称“北京开发区管委会”）于 2020 年 7 月 31 日（交易时段

后）共同订立并签署《合作框架协议》（以下简称“本协议”）。 

根据本协议，本公司与北京开发区管委会（其中包括）有意在中国共同成立

合资企业，该合资企业将从事发展及运营聚焦于生产 28 纳米及以上集成电路项

目。该项目将分两期建设，项目首期计划最终达成每月约 100,000 片的 12 英寸

晶圆产能，二期项目将根据客户及市场需求适时启动。 

该项目首期计划投资 76 亿美元，注册资本金拟为 50 亿美元，其中本公司出

资拟占比 51%。本公司与北京开发区管委会将共同推动其他第三方投资者完成剩

余出资，后续根据其他第三方投资者出资情况对各自出资额度及股权比例进行调

整。本公司将负责合资企业的营运及管理。 

本公司与北京开发区管委会将进行真诚磋商，以就成立合资企业订立最终协

议。 

本公司的资料 

中芯国际及其控股子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中

国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，

提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。本集团总部位于

上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座 300mm 晶圆厂和一座

200mm 晶圆厂，以及一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂；在北京建有一座
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300mm 晶圆厂和一座控股的 300mm 先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座

200mm 晶圆厂；在江阴有一座控股的 300mm 凸块加工合资厂。本集团还在美国、

欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了

代表处。 

北京开发区管委会的资料 

北京经济技术开发区为北京市唯一的国家级经济技术开发区，享有国家级经

济技术开发区和高新技术产业园区的双重优惠政策。北京开发区管委会代表北京

市人民政府对开发区实行统一领导和管理。本公司依据上市规则并经过合理查

询，认定北京开发区管委会及其最终实际控制人为独立于本公司及其关连（联）

人士的第三方。 

订立合作框架协议的理由 

为把握北京市发展集成电路产业的良机，该项目可满足不断增长的市场及客

户需求，提高本公司的国际市场地位及竞争力，并推动本公司及北京的集成电路

产业发展。 

北京开发区管委会通过与本公司合作，拟向本公司在北京发展提供多方位支

持。 

董事会认为，成立合资企业有助于本公司扩大生产规模，精进纳米服务，降

低生产成本，从而提高回报。 

鉴于上文所述，董事会认为订立合作框架协议符合本公司及其股东的整体利

益。 

一般事项 

本次签订的协议属于双方基于合作意愿而达成的合作框架协议，后续的合作

内容尚需进一步协商确定，最终协议有可能未必达成。届时，本公司将根据具体

合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。 

本公司股东及潜在投资者买卖本公司证券时，务须审慎行事。 

特此公告。 

 

中芯国际集成电路制造有限公司 

                                   董事会 

                                    2020 年 8 月 1 日 


